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1、概述 

MK-QTWIFI-10 模块硬件采用 Realtek 推出的低功耗、低成本、单芯片嵌入式 WIFI 模块，

内置低成本、高性能 ARM-CM4 处理器，外围搭载 1M Flash 及 40MHz 晶振。3.3V 电源供电，

提供 smartlink/softap/smartap 配置方式，提供本地/远程程序升级功能。MK-QTWIFI-10 模块

软件由青岛海尔科技公司开发，主要应用于智能家居/家电领域。 

该模块基于FreeRTos操作系统，支持TCP/IP协议栈，并运用安全加密算法来保障通信的

安全性，提供云接入服务。 

1.1 产品简介 

下图是MK-QTWIFI-10的硬件框图，主要包括以下几部分： 

●ARM-CM4内核 ● WLAN MAC/BB/RF/ANT 

●Flash         ●晶振   ●电源 

具体为： 

1、CPU(ARM-CM4)的最大工作频率为125MHz，内部ROM为512Kb,SRAM为200Kb，支持

高速UART,以及多个GPIO接口等。 

 2、支持PCB板载天线 

 3、输入电压范围：DC3.0V～DC3.6V 
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1.2 引脚排列 

MK-QTWIFI-10 采用邮票孔封装接口设计方案，此方案方便客户调试，易于拆装，为客户设

计提供多样性选择。 

 

邮票孔封装尺寸图 

 

1.3 引脚定义 

编号 管脚名称 管脚说明 

1 GND GND 

2 NC 
 

3 CHIP_EN 
WIFI 芯片使能，高电平有效，模

块内含上拉电阻 100K 

4 GPIOA_14 SWD_CLK 

5 GPIOA_15 SWD_DATA 

6 GND GND 

7 VDD33 电源输入 

8 GND GND 

9 GPIOA_18 UART0_RXD 

10 GPIOA_23 UART0_TXD  

11 GPIOA_30 UART_LOG_TXD 

12 GPIOA_29 UART_LOG_RXD 
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2、电气参数 

2.1 工作条件 

输入电压范围： 

符号 说明 条件 
详细 

最小值 典型值 最大值 单位 

VDD 电源电压 MK-QTWIFI-10 3.0 3.3 3.6 V 

 

2.2 I/O 口参数 

I/O 口逻辑电平： 

符号 参数 条件 最小值 最大值 单位 

Vih 输入高电平 LVTTL 2.0 - V 

Vil 输入低电平 LVTTL - 0.8 V 

Voh 输出高电平 - 2.4 - V 

Vol 输出低电平 - - 0.4 V 

 

2.3 功耗参数 

功耗参数 

测试条件 典型值 单位 

网络配置模式 136 mA 

联网成功后 118 mA 

峰值脉冲电流(射频突发时) 320 mA 

射频突发脉冲电流宽度 2 mS 

注：上表中所标注的耗电流值，是模块在实验室测试的典型值。 

在产品的大批量生产阶段，个体之间可能会存在差异。 

2.4 工作环境 

温湿度条件 

名称 范围 单位 

存储温度 -40 ~ +85 ℃ 

工作温度 -20 ~ +70 ℃ 

受限工作温度（注） -40 ~ -20，+70 ~ +85 ℃ 

相对湿度（不凝露） 0~95 % 
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注：受限工作温度是指在该温度范围内，模块可工作，但性能有所下降。 

3、射频参数 

3.1 射频基本功能 

●WiFi 支持 802.11b/g/n 通讯协议标准，自动调节速率； 

●WiFi 支持加密方式：Open，WPA-PSK/WPA2-PSK； 

●支持 SoftAP、STA 等模式； 

●支持 smartlink/Softap/smartap 配置方式； 

●支持 UDP 协议， UDP 广播，支持接收和发送单播； 

●支持 TCP 协议； 

●WiFi 支持断网检测，网络恢复好后自动连接； 

●WiFi 射频通信 max：18dbm，视距 100 米； 

●支持板载天线； 

●2.4 GHz 频段的无线局域网的工作频率范围为 2400 MHz~2483.5 MHz 

 

3.2 基本射频参数 

射频标准 

名称 说明 

工作频率 2400 MHz~2483.5 MHz 

Wi-Fi无线标准 IEEE802.11b/g/n 

数据传输速率 

 

20MHz 11b:    1,2,5.5,11Mbps 

11g:    6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 

11n:    MCS0 ~ 7，72.2Mbps 

40MHz 11n:    MCS0 ~ 7，150Mbps 

天线类型 PCB板载天线 

 

3.3 工作信道 

2.4GHz 频段无线局域网的工作信道和信道中心频率 

信道号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

中心频率 

（MHz） 
2412 2417 2422 2427 2432 2437 2442 2447 2452 2457 2462 2467 2472 
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3.4 发送特性 

调制速率与功率 

名称 速率 功率 EVM 

802.11b 11 17 4.5% 

802.11g 54 15 -31dB 

802.11n(HT20) 65(MSC7) 14 -32dB 

802.11n(HT40) 135(MSC7) 13 -32dB 

 

3.5 接收灵敏度 

 

    灵敏度与速率 

4、应用参考电路 

4.1 UART-COM 接口及定义 

管脚数量： 4 

管脚定义（7-10）： VCC 、GND、RxD、TxD 

参数设置：波特率：9600bps，数据位：8，校验位：无，停止位：1 

 

模块与设备连接示意图： 
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四线制接口定义 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 推荐底板与模块连接方式及参考电路图 

 

关于安装方式： 

建议模块能直接焊接在家电底板上，这种情况下模块具备较好的电磁兼容环境和散热环境。 

如果 WIFI 模块是焊接在小板上，且这块小板通过带插口的线缆连接至底板，那么请注意： 

1. 接口外围电路需增加保护器件（如 ESD、TVS 等）； 

2. 尽量缩短插口线缆长度，线缆带包裹屏蔽层； 

3. 小板建议为 2 层板，确保 WIFI 模块管脚 1、6、8 GND 良好接地。 

 

建议 WIFI 模块第 3 管脚 CHIP_EN 连接至底板主机的一个 GPIO 管脚（预留上拉电阻位置），

这样可以对 WIFI 模块进行打开/关闭操作（低功耗），并且在模块出现异常情况下可进行复

位操作。 

 

底板在 RXD 和 TXD 上需上拉电源 VCC 以及分别串接 51Ω匹配电阻。 

电路示意图如下： 

  

接口线序 项目 功能描述 

7 VDD33 电源输入 

8 GND GND 

9 UART0_RXD UART 输入 

10 UART0_TXD UART 输出 
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底板与模块电路连接示意图 

 

对于模块管脚 4、5、11、12，如不使用可以悬空： 

 

 

5、天线信息 

5.1 天线类型 

MK-QTWIFI-10 使用 PCB 板载天线。 

5.2 PCB 天线净空区 

在 MK-QTWIFI-10 上使用 PCB 天线，为保证天线的性能，需尽可能的保证安装模块的位

置附近在 360°范围内没有金属器件。如果存在金属器件，那么需要确保金属器件和模块距

离至少 15mm 以上；另外注意不要使用金属材料把模块包围从而形成电磁波屏蔽效应。 

下图中阴影部分表示区域需要远离金属器件、传感器、干扰源和其它可能造成信号干扰

的材料。 

编号 管脚名称 管脚说明 

4 GPIOA_14 SWD_CLK 

5 GPIOA_15 SWD_DATA 

11 GPIOA_30 UART_LOG_TXD 

12 GPIOA_29 UART_LOG_RXD 
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PCB 天线最小净空区 

 

6、生产信息 

6.1 尺寸规格 

 6.1.1 机械尺寸图 

 

PADS 封装请点击下载：点击下载  

 

https://resource.haigeek.com/download/resource/selfService/admin/MK-QTWIFI-10%E6%A8%A1%E5%9D%97%E5%B0%81%E8%A3%85_20191101111026833.zip
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6.1.2 产品实物 

 

 

 

 

 

TOP VIEW                          BOTTOM VIEW 

板厚：1.0± 0.1 mm   

屏蔽罩厚度：1.8± 0.1 mm 

PCBA 最高高度：2.8 ± 0.1 mm 
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6.2 贴片 

6.2.1 回流焊温度控制曲线 

 

6.2.2 钢网及焊盘要求 

主板上推荐钢网厚度及开孔大小，焊盘设计大小以及阻焊要求: 

要求焊盘距离铜皮 0.3mm，网板厚度建议采用 0.15mm，开口宽度参考 pad 宽度，

长度外延 0.2mm,PAD 的阻焊层外扩 0.05mm。 
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6.2.3 贴片 EB 组件见下图 

 

 

6.3 运输 

1、 运输方式： 

汽运+空运 

2、 运输注意事项： 

a) 产品送货必须避免在运输过程中造成货品淋湿或灰尘污染； 

b) 货品上下车时，必须轻拿轻放，禁止野蛮装卸，产品在车内堆放整齐，并可靠

固定，避免路况颠簸时倒塌； 

6.4 存储 

1.模块真空包装存储周期是 1 年，存储环境要求湿度＜60%，温度 20+/-5°。 

2. 模组开封后需在 48h 内上线使用完成，若不能及时使用，需重新真空包装存储，切

记不能裸露在空气中，这样会导致 PCB 吸潮，同时加速焊盘氧化影响焊接质量。 

3.  若超出 48h，建议客户端烘烤后再进行焊接，低温托盘烘烤条件：60°/ 24h， 高温托

盘：120°/2h。 
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6.5 包装方案 
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6.6 其他注意事项 

1、MAC 码贴纸不能用洗板水清洗； 

2、产品在转运、SMT、使用过程中做好防静电措施； 

3、焊接到底板后喷涂三防漆进行保护。 
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